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在测试不同固溶时效阶段Cu\|Cr\|Zr合金力学性能和导电性能的基础上，采用金相显微

镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)观察了合金的显微组织，发现

经过490℃/ 240min时效处理后合金达到时效强度峰值，强度的提高主要是共格弥散强

化相造成。运用Gerold及其推导公式计算了共格强化导致的最大拉伸应力增量 (△σ

csmax ) 的范围，同时应用单元体导电模型和马提申定则计算了合金时效时

的导电率的增量值范围，与实验数值相比误差较小。说明所建模型能较好的反映时效析

出过程中的强度和导电率变化。 
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